Instrukcja techniczna

MC- Floor Connect
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Niniejszy dokument przedstawia
wymagania dotyczgce aplikacji i obrobki
profilu taczgcego MC- Floor Connect.

1. Obszary zastosowania

Zalety
v

Profil dylatacyjny zapewniajacy cichy i ptynny przejazd pojazdow

v Mozliwos¢ stosowanie do istniejgcych powtok

v

Szybka aplikacja i tatwy do naprawy

Wiasciwosci

v
v
v
v

v

Wysoka odpornos¢ mechaniczna
Trwale antykorozyjny
Mozliwo$é nanoszenia powtok/malowania

Nadaje sie do szlifowania umozliwiajgc catkowicie ptynne przejscie do
otaczajgcych podtozy

Zapewnia ciggtg szczelnos¢ dla cieczy *

* deformacja dylatacji > 3 mm wymaga zastosowania dodatkowej tasmy tgczacej, np. Mycoflex
WW-Band

Uwaga: Nalezy okresli¢ zakres ruchu ptyt bazowych. Przydatnos¢ wybranego profilu
musi zostaC sprawdzona przez eksperta. Nalezy upewnié¢ sie, ze maksymalna
szerokos¢ dylatacji nie przekracza wtasciwosci maksymalnej szerokosci dylatacii
profilu. Ponadto, w dylatacji nie mogg wystepowac ruchy pionowe. Jesli wystapig
ruchy pionowe, nalezy je skorygowaé pod ptytami betonowymi poprzez dotatkowag
stabilizacje ptyt.




Systemy MC-Floor Connect

System MC Floor Connect, oferujgcy trzy wersje profili
dostosowanych do roéznych wymagan, stanowi idealne,
diugoterminowe rozwigzanie dla wielu zastosowan. W rezultacie
uzyskuje sie odporne na uszkodzenia mechaniczne potgczenie ,
po ktérym pojazdy moga poruszac sie cicho i bez wstrzgsow.

MC-Floor Connect ST

Profil hadajacy sie do malowania

Profil dla parkingéw




MC-Floor Connect ST

MC-Floor Connect ST

Pasek tasmy samoprzylepnej na
tylnej stronie profilu, ktorego nie
nalezv usuwaé

Podtoze z zaprawy
MC-Floor Connect Adhesive

Uszczelnienie
Np. MC-Floor TopSpeed T

Beton — beton (stary lub
nowy)

Podparcie masy uszczelniajgcej
np. polietylenowy sznur dylatacyjny




Nicht zu entlernender
Klehebandstreifen auf
der Riickseite des Profils

Martelbett

MC-Flaor Connect Adhesive

MC-Floor Connect RC

Nowa powloka np. MC-DUR
1200

Neue Beschichtung
z.B. MC-DUR 1200

Abstellstreifen
2.B. PE-Rundschnur

Pasek tasmy samoprzylepnej

na tylnej stronie profilu,
ktérego nie nalezy usuwacé

Podtoze z zaprawy
MC-Floor Connect Adhesive

Podparcie masy
uszczelniajgcej np.
polietylenowy sznur
dylatacyjny

Beton
{alt ader neu}

Beton — beton (stary lub
nowy)




Nowa powtoka np. MC-DUR
1200

Neue Beschichtung
z.B. MC-DUR 1252

MC-Floor Connect CP

Nicht zu entfernender
Klebebandstreifen auf
der Riickseite des Profils

Beton

Martelbett (alt ader neu)

MC-Floor Connect Adhesive Abstallstreiten

2.B. PE-Rundschnnr
Abdichtungshand Martelbett

2.B. Mycoflex WW Band  mMC-Floor Connect Adhesive

Pasek tasmy
samoprzylepnej na
tylnej stronie profilu,
ktérego nie nalezy
usuwac

Tasma Podioze z zaprawy Podparcie masy
Podtoze z zaprawy uszczelniajgca, np. MC-Floor Connect uszcze]n|ajacej Beton — beton
MC-Floor Connect Mycoflex WW Adhesive np. polietylenowy (stary lub nowy)
Adhesive Band sznur dylatacyjny
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2. Aplikacja
2.1. Wiasciwa aplikacja

W zaleznos$ci od stopnia nieréwnosci otaczajgcego obszaru, profil nalezy utozy¢ na
nieco nizszej lub réwnej wysokosci co posadzka, aby umozliwi¢ szlifowanie
powierzchni w celu uzyskania gtadkiej ptaszczyzny. W procesie szlifowania mozna
usung¢ maksymalnie 3 mm profilu MC-Floor Connect ST i maksymalnie 2 mm profili
RC i CP.

Jesli beton ma tendencje do =zakrzywiania sie, obszary te nalezy wczesniej
przeszlifowac, aby uzyskac prawidtowag wysokos$¢. Poniewaz profil MC-Floor Connect
moze by¢ szlifowany maksymalnie do 2 mm, konieczne jest umieszczenie go mozliwie
jak najbardziej rownomiernie wzgledem powierzchni.

W tym celu nalezy wykona¢ 3 wazne oznaczenia: szerokos¢ i dlugos¢ oraz naciecia
na ztgczach.

Ldnge (1200 mm) + 2 x5 mm

=

Oznaczenie szerokosci: Dla MC-Floor Connect ST i RC nalezy zaznaczy¢ linie obustronnie
w odlegtosci 130 mm od srodka ztgcza, natomiast dla profilu CP w odlegtosci 135 mm
(taczna szerokos¢ 270 mm).

Oznaczenie dlugosci: Na kazdym koncu ztgcza nalezy doda¢ 5 mm, aby listwa ztgcza

byta ona nieco dtuzsza od stosowanego profilu.

s

Wzdtuz dlugosci listwy nalezy wykona¢ naciecia co 2 cm, aby utatwi¢ pozniejsze
usuwanie betonu.

2.2. Ciecie podtoza

Ciecie podfoza wzdtuz zaznaczonych linii. Aby osiggng¢ zaplanowang gtebokosc¢
wzdtuz catego ciecia, nalezy je wykonac nieco poza zaznaczonymi krawedziami linii.
Przewidziana gtebokosé¢ ciecia dla MC-Floor Connect ST wynosi ok. 23 mm, dla
profili RC i CP ok. 20 mm. Jesli planowane jest dodatkowe uszczelnienie tasma
Mycoflex WW-Band, do powyzszych wartosci nalezy dodaé¢ 3 mm.
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MC-Floor Connect ST:
okoto 23 mm

MC-Floor Connect RC i CP:
| okoto 20 mm

Mycoflex WW-Band:
+ okofo 3 mm

Nastepnie nalezy rozbi¢ podtoze mechanicznie. Mozna to zrobi¢ za pomocg mtota
pneumatycznego.

Usuwajgc  betonowe podtoze za pomocg miota
pneumatycznego, nalezy uwazaé, aby nie uszkodzic¢
sgsiednich  lub istniejgcych  betonowych  krawedzi
zewnetrznych.

Nalezy kontrolowa¢ gtebokos¢ toza profilowego na catej
dtugosci, tak aby nie spadto ponizej wartosci minimalne;j.
Mozna to zrobi¢ na przyktad za pomocg skrobaka o ©
regulowanej wysokos$ci. b

Ewentualne wbudowane profile metalowe nalezy usung¢ na
gtebokos¢ co najmniej 25 mm.

2.3. Czyszczenie i przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ suche (maks. 6% wilgotnosci), wolne od
wszelkich substancji powodujgcych odspajanie, takich jak
kurz, olej itp.

Jesli podtoze betonowe ulegto zbyt gtebokim peknieciom w
obszarze ztgcza (> 10 mm), obszar ten musi zosta¢ ponownie
wyprofilowany w ramach osobnej operacji.

Wytrzymatos¢ podtoza na rozcigganie musi wynosi¢ co
najmniej 1,5 N/ mm2

Temperatura podtoza i otoczenia powinna wynosi¢ co
najmniej + 8°C i maks. + 30°C (Uwaga: nalezy zwrdci¢ uwage
na punkt rosy- skraplanie!).
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2.4. Ciecie

Profil nalezy przycia¢ do odpowiedniej dtugosci za pomocg szlifierki katowej. Na tylnej
powierzchni profilu w polu krzywej MC-Floor Connect nalezy natozy¢ pasek smarujgcy, aby
zapobiec wnikaniu kleju w ztgcze i uzyskac optymalny poslizg ztgcza.

Paska tego nie wolno usuwaé.

W celu sprawdzenia czy profile dylatacyjne zostaty prawidtowo przyciete, nalezy je
przetransportowa¢ na miejsce montazu i wstepnie utozy¢. UpewniC sie, ze krzywa
utozonych profili dylatacyjnych jest ciggta.

——
ek

Nastepnie, profile nalezy
usung¢ i sktadowa¢ obok
miejsca ich montazu.

Profile narozne i elementy do
potgczen w ksztatcie litery T i
przecie¢ nalezy zakupic
oddzielnie dla  wszystkich
systeméw MC-Floor Connect.

2.5. Wypetniacz

W celu zapewnienia ruchu miedzy
dwiema ptytami bazowymi nalezy
uzy¢ pianki wypetniajgcej. Wysokos$c¢
warstwy  wypetniajgcej  powinna
wynosi¢ okoto 2 mm. Zaprawa, ktéra
jest naktadana w  nastepnej
kolejnosci, nie moze wypetniaé
istniejgcych potgczen betonowych.
Wysoko$¢ nalezy kontrolowaé w
sposob ciggty za pomocg ptywaka o
regulowanej wysokosci.

2.6. Przygotowanie zaprawy

MC-Floor Connect Adhesive to dwusktadnikowa zaprawa
dostarczana odwazona w wiadrach. W pierwszej kolejnosci
sktadnik bazowy jest doktadnie mieszany. Nastepnie
dodawany jest utwardzacz. Oba sktadniki miesza sie przez co
najmniej 3 minuty w celu uzyskania jednorodnej mieszaniny.
Zalecamy stosowanie mieszadet wolnoobrotowych (maks. 300
obr./min). Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie powietrza
poprzez staranne mieszanie. Po zakohczeniu mieszania
materiat nalezy przenies¢ do innego pojemnika i ponownie
wymieszac. Zaprawe mozna teraz rozprowadzi¢ za pomoca
pacy lub podobnych narzedzi.
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2.7. Mycoflex- WW-Band

Profile MC-Floor Connect sg dostarczane juz
uszczelnione. To ztgcze konserwacyjne stuzy
utrzymywaniu profilu w czystosci i zapewnia

wodoszczelno$¢ tylko w przypadku ruchu ztgcza |
mniejszego niz 3 mm. W przypadku wigkszego ruch
ztacza, aby zachowaé wymagang szczelno$é, pod |
profilem MC-Floor Connect nalezy wykonac

uszczelnienie za pomocg tasmy Mycoflex WW-Band i
kleju MC Floor Connect. Tasma Mycoflex WW-Band
o szerokosci 150 mm. Zachodzace na siebie tasmy
taczace sg zgrzewane na gorgco.

MC WW-Band

Tasme Mycoflex WW-Band nalezy zaklei¢
na srodku szerokg tasmg samoprzylepng
o szerokosci co najmniej 5 cm przed
dopasowaniem przodu i tytu, tak aby od
33% do 50% pozostawato wolne od kleju
Mycoflex. Tasma petni funkcje paska
oddzielajgcego. Klej MC-Floor Adhesive
Connect zostanie natozony na betonowe
podtoze i powierzchnie tasmy Mycoflex
WW stykajacej sie z betonem.

Nastepnie nalezy przykleic tasme
Mycoflex WW, uwazajgc, aby powstaty
pory. Nie nalezy usuwac¢ tasmy
samoprzylepne;j.

2.8. Naktadanie zaprawy

Rozprowadzi¢ przygotowang zaprawe rownomiernie i jednorodnie w lewej i prawej
potowce szczeliny. Wygtadzi¢ klej kompozytowy na wymagang grubos$¢ warstwy za
pomocg szpachelki o regulowanej wysokosci. Bardzo wazne jest, aby zachowac
odstep miedzy lewg i prawg strong ztgcza.

1"
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2.9. Montaz profilu MC-Floor Connect

Przed potozeniem profilu MC-Floor Connect w tozu wypetnionym zaprawg, nalezy
natozy¢ zaprawe montazowg na catg tylng powierzchnie profilu dylatacyjnego.

Ma to na celu zapewnienie, ze pod profilem nie pozostang zadne puste przestrzenie

ani pory w warstwie zaprawy. Profil nalezy wcisng¢ w toze klejowe. Nadmiar zaprawy

wyptynie po bokach. Jesli uzywane sg narzedzia, zaleca sie stosowanie gumowego

miotka w potaczeniu z kantowka, abfy‘zapewnic': prawidtowy rozktad sity.
at ,

Szczeliny boczne nalezy nastepnie wypetni¢ zaprawg montazowg, aby unikngé
jakichkolwiek porow lub pustych przestrzeni.

Nalezy upewnic sié, ze krzyWa na profilu MC-Floor Connect jest ciggta i nie jest
sklejona zaprawa. W tym obszarze nalezy zastosowac elastyczng mase szpachlowa,
takg jak Mycoflex 488 MS, jako wypetniacz.
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3. Obrébka koncowa

3.1. Szlifowanie

Stosujgc klej MC-Floor Connect w temperaturze 20°C, mozna obcigzaé profile MC
Floor Connect juz po 24 godzinach od montazu. Aby zapewni¢ réwnomierne przejscie
miedzy klejem MC-Floor Connect a otaczajgcymi go powierzchniami, cato$¢ nalezy
przeszlifowac, na przyktad za pomocg szlifierki recznej. Szlifowanie mozna rozpoczac¢
dopiero po utwardzeniu kleju. Profil MC-Floor Connect ST mozna szlifowac
maksymalnie do 3 mm, a profile RC i CP maksymalnie do 2 mm. Aby unikng¢
powstawania otworéw lub sSladéw szlifowania, nalezy wykonywa¢ obszerne ruchy
okrezne. Uzyskanie gtadkiej powierzchni wymaga zastosowania odpowiedniej tarczy
szlifierskie;.

Zeszlifowane pofgczenie prfili
3.2. Uszczelniacz lub powtoka

MC-Floor Connect mozna wizualnie dopasowa¢ do otaczajgcej posadzki za
pomocg barwionej powtoki nawierzchniowe;.

Zeszlifowany obszar nalezy przynajmniej uszczelni¢ przezroczystym
uszczelniaczem, takim jak MC Floor TopSpeed T, aby ograniczy¢ wnikanie brudu
i cieczy.

Podczas nakfadania powtoki na profil nalezy upewni¢ sig, ze uszczelniacz na
profilu nie zostat pokryty powtokg lub zostat z niej usuniety natychmiast po
natozeniu.

Uszczelniacz Usuwanie uszczelniacza
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4. Sprzet do montazu profili taczacych MC Floor Connect

_-

Poziomica: Dtugos¢ 200 cm i 50 cm

Otéwek / Marker

Kreda

Tasma

Folia ostonowa

Mieszadto

Waga

Srodek czyszczacy EP

Szczotka

Frez do rowkoéw z odsysaniem ( zalecany: Hilti DCG 230)
Frezarka do betonu ( jesli potrzebna)

Odkurzacz (zalecany: Hilti VC 40-U)

Mtot pneumatyczny

tom

Mtotek murarski

Kielnie tynkarskie i rozne packi

Mtotek gumowy

Drewniana deska 5 x 8 cm, dtugos$¢ ok. 40 cm

Szlifierka kgtowa z odsysaniem i tarczami diamentowymi ( zalecana: Reca diamop Basic)
Watek z krotkim wiosiem

Uszczelniacz silikonowy
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MC-Bauchemie Sp. z 0.0.
63-000 Sroda Wikp

Ul. Pradzynskiego 20

Telefon: +48 61 28 64 500

Karta Techniczna dostepna na stronie :

www.mc-bauchemie.pl
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